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2018 年 3 月 20 日 

お客様 各位 
 

株式会社スパンドニクス 

SX 製品における水銀含有部品の取り扱いについて 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼

申し上げます。 

SX 製品における水銀含有部品の取り扱いについて、下記の通りご案内させていただきますので、ご

査収の程、お願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

１．対象製品 

以下の製品を構成する一部の基板で、水銀含有部品として水銀リレーを使用しております。 

① リニアＩＣテスタ SX-2100/2700 シリーズ 

2013 年 3 月をもちまして、通常メンテナンスサポートを終了させていただいております。 

② リニアＩＣテスタ SX-2000 シリーズ、SX-1300/1600 シリーズ 

2014 年 3 月をもちまして、通常メンテナンスサポートを終了させていただいております。 

※現行の SX製品では水銀含有部品を使用しておりません。 

２．メンテナンス基本方針 

上記 SX 製品については、通常メンテナンスサポートを終了させていただいておりますが、基板の

修理についてのみ、以下のとおりに対応させていただきます。 

① 該当基板をお預かりしての修理（部品交換）となります。 

② 他の水銀を含まないリレーへの置き換え等は予定しておりません。 

③ 部品単体の販売はいたしません。 

④ 修理対応については部品在庫限りとさせていただきます。 

⑤ 修理用の部品在庫については一定量（従来の修理実績より約 5 年分）を確保しておりますが、

修理対応期間を確約するものではありません。 

⑥ 法律に基づく 2021 年規制開始以降も修理については規制対象外となるとのことですので、日

本国内では上記の対応を継続する予定です。 

以 上  


